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Monday

新たな使命のために、新たな能力を手に入れた「空」と「陸」の最先端の測量ロボットが誕生！

Trimble SX-10 ／ SKY-Mapper ／ TBC（出来形版） DEBUT！

このたび、株式会社ニコン・トリンブル と 株式会社 水上洋行は、「Trimble Fair 2017」を開催いたします。

同フェアでは、話題の新製品をいち早くご覧いただけますとともに、国が推進する測量・設計・建設とICTの

融合i-Constructionを支援する「3Dソリューション」、「UAV」。その取得データの後処理データ整備と帳票作

成を行う「最新ソフトウェア」そして、それらを取り巻く最先端の「測量テクノロジー」を一堂に揃え、展示会及

びセミナーを行います。ぜひこの機会に、皆さまご自身でご体感ください。

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

デビュー

株式会社 水上洋行



Trimbleフェア2017 特別セミナー

展示会・セミナーお申込欄

貴社名

予定参加
貴社人数御芳名

ご来場者様
記念品お申込み FAX番号

093-671-2896

展示会
のみ参加

株式会社 水上洋行 宛

※ 各セミナーには、席に限りがございます。 お申込み欄に □ マーク をご記入いただき、以下のFAX番号宛てにお申込みください。

入場無料

株式会社 水上洋行 北九州営業所

〒812-0061
北九州市八幡東区西本町２丁目４-５

TEL  093-671-0436 FAX  093-671-2896

http://www.mizukami-abroad.co.jp/index.html

〒144-0035
東京都大田区南蒲2-16-2 テクノポート三井生命ビル

サーベイ営業部

TEL  03-5710-2596

日時：6月19日（月） 13:00～17:00
会場：西日本総合展示場 AIM 3F  D会場
http://convention-a.jp/aim-3f/

ご連絡先
電話番号

ご来場のお客様の中から、先着50名様に
オリジナル「ポートフォリオ・バインダ」をプレゼント！

名様

PART1 PART2 PART3
SW 編 陸 編 空 編13:30～ 14:40～ 16:20～

✔

TBC

NEW Trimble SX10

PART1

SW 編

陸 編

空 編

点群のレジストレーション・ノイズ除去・間引処理・土量・横断・帳票まで全てに対応

（出来形版）
最先端測量ロボット誕生！ 画像・スキャニング・トータルステーション 最先端製品

SKY-Mapper

NEW

NEW

NEW

測量とi-Constructionのために設計・製造された最先端ＵＡＶ デビュー！

PART2

PART3

13:30～

14:40～

16:20～

開催場所 ： 西日本総合展示場 AIM 3F D会場
〒802-0001
北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号

TEL 093-541-5931
http://convention-a.jp/aim-3f/

開催日時 ： 2017年6月19日（月） 13:00～17:00


